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图 1: 年营收运转率 vs增幅，同比 

 
来源：公司数据，尚乘研究预测 

尚乘观点：主要的 IaaS 供应商已经发布了其第三季度业绩。在一、二季度的增幅放缓后，第三季

度收入增速反弹，主要由于：1）疫情有所缓解，经济活动逐渐恢复；2）视频会议、在线购物及

娱乐等新需求的增长。本季度，AWS 增长保持强劲，年营收运转率达到 464 亿美元，同比增幅维

持在 29%水平。Azure和 GCP的年营收运转率分别同比增长 48%和 45%至 255亿美元和 138亿美元。

受益于中国经济的强劲复苏，阿里云实现高达 69%的同比增幅，为过去 7 个季度内的最高增幅，

年营收运转率达 88 亿美元。尽管近期部分地区的确诊案例再次激增，但我们认为后疫情时代的结

构性变化和数字化转型带来的新需求将持续推动该行业的长期增长。（AWS和 Azure的讨论参见英

文版本）  
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 新闻更新 

 

2020年 11月 20日  中国移动已经开通 5G 基站 38.5万个 
 

 中国目前的 5G基站已超 69 万个、终端连接数超 1.6 亿。其中，中国移动已经
建成全球规模最大的 5G 独立组网，开通 5G 基站超过 38.5 万个。预计到 2021

年，会再新增超过 4 万个 5G 基站。（来源：CWW） 

    

 

2020年 11月 20日  三星将在美国投资 100亿美金建晶圆厂 
 

 三星电子或将在德州奥斯汀建立晶圆厂，并使用 EUV 光刻机台，生产非记忆
体半导体与系统 LSI 产品，投资规模预估 100 亿美元，月产能约 7 万片。（来
源：EEWorld） 

    

 

2020年 11月 19日  亚马逊推出新版本 Echo Frames智能眼镜，售价 250 美元 
 

 亚马逊宣布了其 Echo Frames 智能眼镜的升级版，具有更好的音频质量，更长
的电池寿命以及新的颜色。新版 Echo 框架开放购买。第二代 Echo Frames 售价
为 249.99 美元。（来源：Theverge） 

    

 

2020年 11月 18日  台积电将建 3D SoIC 封装产线，首批客户为 AMD 和谷歌 
 

 台积电将建 3D SoIC 封装产线，AMD 和谷歌或成为首批客户。通过在一个封装
中堆栈和链接几种不同类型的芯片，SoIC 可以实现更高的性能和更具能源效
率。预计将于 2022 年开始量产。（来源：Nikkei） 

   

 

2020年 11月 17日  联发科以 8,500 万美元收购英特尔的 Enpirion电源解决方案业务 
 

 联发科技宣布将斥资约 8,500 万美元通过其子公司 Richtek 收购英特尔 Enpirion

电源管理芯片产品线相关资产。 通过此次收购，联发科现在计划扩展其产品
线，以提供用于企业级系统应用的 FPGA，SoC，CPU 和 ASIC 中使用的集成高
频和高效电源解决方案。（来源：Gizmochina） 

 

2020年 11月 17日  OPPO 发布卷轴屏概念手机和 AR眼镜 
 

 Oppo发布其概念卷轴手机和新款 AR眼镜。该款手机命名为 Oppo X 2021，目前
处于概念阶段，配备 6.7 英寸 OLED 显示屏，根据实际需要，可以将其拉伸成
类似平板电脑的 7.4 英寸面板。Oppo AR Glass 2021 是 Oppo 在增强现实可穿戴
设备上的最新作品。Oppo AR Glass 2021的重量显然减轻了 75%，并且采用了具
有 0.71 英寸 OLED 面板的 Birdbath光学技术。（来源：Oppo） 
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http://www.cww.net.cn/article?id=479211
http://news.eeworld.com.cn/mp/Icbank/a99570.jspx
https://www.theverge.com/2020/11/19/21575243/amazon-echo-frames-smart-glasses-alexa-loop-second-gen-available
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/TSMC-and-Google-push-chipmaking-boundaries-with-3D-stacking#:~:text=Google%20and%20Advanced%20Micro%20Devices,production%20to%20begin%20in%202022.
https://www.gizmochina.com/2020/11/17/mediatek-acquires-intel-enpirion-power-solutions-business/
https://www.oppo.com/cn/newsroom/press/418/
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2020年 11月 16日  英伟达推出 Mellanox InfiniBand，支持百亿亿次 AI 超级计算 
 

 英伟达推出了下一代 NVIDIA®Mellanox®400G InfiniBand，为 AI 开发人员和科研人
员提供了最快的网络互连性能。第七代 Mellanox InfiniBand NDR 400Gb/s 产品提
供超低延迟，并在上一代产品的基础上实现了数据吞吐量翻倍，同时增加了
新的 NVIDIA 网络计算引擎，实现了额外的加速。（来源：NVIDIA） 

 

2020年 11月 13日  台积电与 ASML签订 2021年大额 EUV设备订单 
 

 台积电已经与阿斯麦签订 2021年至少 13台 EUV光刻设备订单，而台积电明年
的实际需求可能高达 16-17台。预计到 2020年底，台积电将累计安装 30台 EUV

机，其中 20 台位于台湾南部工厂，代工厂正加紧扩大规模以增加 5nm 工艺产
能和突破 3nm 工艺。（来源：Digitimes） 

 

2020年 11月 13日  华为 Nova 8 将于下个月发布 
 

 华为将于下个月推出 Nova 8 系列，包括 Nova 8 和 Nova 8 Plus。它们采用 OLED

全面屏，其中 Nova 8 Plus 可能采用的是双曲面柔性 OLED 屏，屏幕形态为挖
孔，可能会支持高刷新率。（来源：EEWorld） 

   

 

2020年 11月 12日  三星发布首款 5nm 处理器 Exynos 1080 
 

 三星在中国正式发布 Exynos 1080 处理器。新处理器基于 5nm 工艺，并具有八
核 CPU，一个主频为 2.8GHz 的 Cortex-A78 内核，三个主频为 2.6GHz 的 Cortex-

A78内核以及四个以 2GHz的 Cortex-A55内核。它可以连接到刷新频率高达 90Hz

的 WQHD +显示器，或者支持 FHD+ 分辨率下高达 144Hz 刷新率的显示系统。
新芯片是面向中高端手机的升级。Vivo 确认将在 2021 年推出搭载 Exynos 1080

芯片的终端产品。（来源：Samsung） 

 

2020年 11月 12日  亚马逊 Alexa语音助手将部分采用自研芯片 
 

 亚马逊宣布其 Alexa团队已将其大部分基于 GPU的机器学习推理工作负载迁移
到由 AWS Inferentia支持的亚马逊 Elastic Compute Cloud（EC2）Inf1 实例。与之前
相比，新芯片使 Alexa 的文本到语音工作负载的端到端延迟降低了 25%，成本
降低了 30%。AWS Inferentia 是由 AWS 构建的自定义芯片，用于加速机器学习
任务的执行速度，同时降低成本。（来源：Amazon） 

 

2020年 11月 11日  联发科发布 7nm 5G芯片天玑 700  
 

 联发科发布面向中端和大众市场的 7nm SoC 芯片 — 天玑 700。它采用八核 CPU

架构，包括主频高达 2.2GHz 的 Arm Cortex-A76。该 5G 芯片支持 90Hz 屏幕刷新
率，支持高清分辨率 FHD+显示。此外，该芯片支持 4,800 万像素或 6,400 万像
素摄像头方案，具备 AI 景深、AI 着色和 AI 美颜功能。（来源：MediaTek） 
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https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-mellanox-infiniband-for-exascale-ai-supercomputing
https://www.digitimes.com/news/a20201113PD210.html
http://news.eeworld.com.cn/xfdz/ic516526.html
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-1080/
https://aws.amazon.com/tw/blogs/aws/majority-of-alexa-now-running-on-faster-more-cost-effective-amazon-ec2-inf1-instances/
https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-700
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2020年 11月 11日  京东方新推出 55英寸 4K AMQLED 显示屏 
 

 京东方推出 55 英寸 4K 主动矩阵量子点发光二极管（AMQLED）显示屏。该产
品采用电致发光量子点技术，分辨率为 3,840x2,160，色域高达 119% NTSC，对
比度可达 1,000,000：1。AMQLED 显示无需背光源，注入电流即可使量子点发
光，具有自发光、色域广、寿命长等优势，成为量子点显示的发展方向。
（来源：BOE） 

 

2020年 11月 11日  英特尔推出首款数据中心 GPU - 英特尔服务器 GPU 
 

 英特尔推出首款面向数据中心的独显产品 - 英特尔服务器 GPU，采用英特尔能
效最高的图形架构——英特尔 Xe-LP 微架构。利用英特尔®至强®可扩展处理器
与全新英特尔服务器 GPU 的组合，加之开源和授权的英特尔软件组件，即可
以较低的总体拥有成本（TCO），为安卓云游戏以及 OTT 实时视频直播的高
密度媒体转编码提供高密度、低时延的解决方案。（来源：Intel） 

 

2020年 11月 10日  AMD 发布嵌入式处理器锐龙 V2000，配备多达 8个 Zen2 内核 
 

 AMD 发布最新嵌入式处理器锐龙 V2000，采用 7nm 工艺。它具有 8 个 Zen2 内
核，16 个线程，4MB L2 高速缓存，8MB L3 高速缓存，DDR4 / LPDDR4X 内存支
持，热设计功耗范围扩大到 10W 至 54W。（来源：AMD）  

    

 

2020年 11月 10日  苹果可折叠 iPhone或将在 2022年发布，起价 1,499美元 
 

 据称苹果正在测试可折叠屏幕，可能是从三星采购的，最有可能首先测试其
质量。可折叠 iPhone预计最早将在 2022年 11月上市，因为切换到 Micro-LED的
显示技术可能需要三到四年的时间。该款手机起售价格为 1,499 美元。此外，
苹果还申请了一项具有自我修复特性的可折叠屏幕专利。（来源：Wccftech） 

 

2020年 11月 10日  赛灵思联手三星发布 SmartSSD计算存储驱动器 
 

 赛灵思和三星联合推出 SmartSSD CSD 计算存储驱动器，基于赛灵思 FPGA 的
首款灵活应变的计算存储平台。它还可提供数据密集型应用所需的性能、定
制能力和可扩展能力。该驱动器将由赛灵思负责销售。目前，SmartSSD CSD

已开始接受预订，并将于明年一月份开始全面供货。（来源：Xilinx） 

 

2020年 11月 10日  台积电十月营收达 1,193 亿新台币（41.7 亿美元） 
 

 台积电发布 2020 年 10 月的合并后营收约为新台币 1,193.30 亿元（41.7 亿美
元），环比下降 6.5%，同比增加 12.5%。1 月至 10 月的收入总计为新台币
10,970.2亿元（383.5亿美元），同比增长 27.7%。（来源：TSMC） 
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https://www.boe.com/news/gsdt/dynamic/pngd2933.html
https://newsroom.intel.com/news/intel-xpu-vision-oneapi-server-gpu/#gs.loyy4j
https://www.amd.com/zh-hant/processors/embedded-ryzen-v2000-series
https://wccftech.com/apple-foldable-iphone-release-2022-price-1499/
https://www.xilinx.com/news/press/2020/xilinx-and-samsung-deliver-industry-s-first-adaptable-computational-storage-drives.html
https://pr.tsmc.com/english/news/2753
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